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2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目名称：材料工程基础 （(A卷□B卷）科目代码：808   
考试时间：3小时   满分150分

	注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。
一、名词解释（共5小题，每小题5分，共25分）

1、硬度  2、成分过冷  3、回火  4、滑移  5、固溶体
二、填空题简答题（共10小题，每小题3分，共30分）
1. 常压下，二元合金中最多可以有_______相共存。
A、单相

B、二相

C、三相

D、四相

2. 变形金属再结晶后 _______ 。 
A、形成等轴晶，塑性升高     B、形成柱状晶，塑性下降 
C、形成柱状晶，强度升高     D、形成等轴晶，强度增大
3. 奥氏体是 _______ 。 
A、碳在γ－Fe 中的间隙固溶体 B、碳在α－Fe中的间隙固溶体 
C、碳在α－Fe 中的置换固溶体 D、碳在γ－Fe 中的置换固溶体
4. 若合金元素能使 C曲线右移，钢的淬透性将 _______ 。
A、降低     B、不改变     C、提高     D、不确定
5. 为改善切削加工性能，低碳钢应_______ 。
A、完全退火
B、等温退火
   C、扩散退火
 D、正火
6. 不可热处理强化的铝合金是_______ 。








A、 防锈铝合金
B、硬铝合金

C、超硬铝合金
D、锻铝合金
7.  下列哪个符号常被用于表示材料屈服强度_______ 。

    A、δ     B、Ψ     C、σS     D、σP
8.  一定温度下由一定成分液相同时生成两个成分固定固相的反应称为_______ 。
A、共晶反应　　B、 共析反应
   C、 包晶反应　　D、 匀晶反应

9.  凝固时不能有效降低晶粒尺寸的是_______ 。

A、加入形核剂  B、减小过冷度  C、实施搅拌  D、振动处理

10. 高分子材料中的C-H化学键属于_______ 。

A、氢键    B、离子键    C、共价键    D、分子键

三、简答题（5小题，共55分）
1. 简述金属、陶瓷、高聚物和复合材料的性能特点，并举例说明其应用。（10分）

2、在简单立方晶胞中标注出[110]和[111]晶向，以及(111) 和 (110) 晶面（10分）。
3、机床的床身、床脚和箱体为什么宜用灰铸铁制造？能否采用钢板焊接制造？试就二者的实用性和经济性作简要的分析（15分）。
4、简要说明影响原子扩散的因素有哪些（10分）。   

5、说明金属在冷塑性变形、回复、再结晶各阶段的微观组织及力学性能（10分）。
四、综合题（共2小题，每小题20分，共40分）
1、分析T10钢（含碳量1%）从奥氏体状态开始冷却的平衡结晶过程，画出室温下显微组织形貌，并计算室温下的相组成物的相对含量（20分）。
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2、用20CrMo钢制成的汽车变速箱齿轮，其工艺路线为：下料→锻造→热处理1→粗加工→热处理2→精加工（20分）。
1 锻造的目的是什么？

2 写出热处理1和热处理2的工艺名称、所获得的组织及工艺目的。

3 可否选用其它材料来做该零件？如果可以，试举一例，并分析之。
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